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【 概 要 】  

 

電 子 機 器 の 高 機 能 化 や 小 型 化 に 伴 い 、 プ リ ン ト 配 線

板 の 銅 配 線 に は 、 寸 法 精 度 の 向 上 、 微 細 化 、 高 周 波 伝

送 特 性 の 向 上 と 云 っ た 要 求 が 高 ま っ て い る 。 こ れ ら の 要 求

を 達 成 す る た め に は 、 ま ず 、 基 材 と 銅 配 線 を 平 滑 界 面 で 接

合 す る こ と が 必 須 で あ る 。  

そ の １ つ の 手 段 と し て 、 基 材 の 上 に 導 電 性 の シ ー ド 層 と し

て 「 銀 ナ ノ 粒 子 層 」 を 設 け 、 電 解 銅 め っ き で 「 銅 配 線 」 を 形

成 す る 技 術 を 開 発 し た 。 ま ず 、 基 材 の 上 に 高 分 子 密 着 層

を プ ラ イ マ ー 層 と し て 極 薄 膜 で 設 け 、 そ の 上 に 銀 ナ ノ 粒 子 を

塗 工 、 乾 燥 し て 導 電 層 を 形 成 す る 。 高 分 子 密 着 層 を 設

け る こ と で 、 基 材 ／ 高 分 子 密 着 層 ／ 銀 ナ ノ 粒 子 層 が 平 滑

な 界 面 で 強 固 に 接 合 で き る 。 次 に 、 銀 ナ ノ 粒 子 を 導 電 層 と

し て 、 電 解 銅 め っ き を 行 う と 、 銅 の 厚 膜 配 線 を 形 成 す る こ と

が で き る 。  

こ こ で 、 銅 配 線 の 寸 法 精 度 の 向 上 や 、 微 細 化 （ 狭 ピ ッ

チ 化 ） が 求 め ら れ る 場 合 に は 、 セ ミ ア デ ィ テ ィ ブ プ ロ セ ス （ 以 下

Ｓ Ａ Ｐ と 省 略 ） を 用 い る こ と が で き る 。  

銀 を シ ー ド 層 と し た 「 銀 Ｓ Ａ Ｐ 」 で は 、 銅 と は 異 な る 金 属 種 の

銀 が シ ー ド 層 で あ る た め 、 Ｓ Ａ Ｐ に お い て シ ー ド 層 を 取 り 除 く 際 、

銀 の み を 選 択 的 に 溶 解 す る エ ッ チ ン グ 剤 を 使 用 す れ ば 、 銅

配 線 が 全 く 劣 化 し な い と い う 特 徴 が あ る 。 こ の 「 銀 Ｓ Ａ Ｐ 」 で

形 成 し た 銅 配 線 は 、 寸 法 精 度 に 優 れ 、 銅 配 線 の 表 面 が

平 滑 で あ る こ と を 確 認 し た 。  
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